BA

ASUS Tinker Board 2 - Einplatinenrechner -

Rockchip RK3399

RAM 2 GB - 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Komplettsysteme
ASUS
90MEO1NO-MOEAYO
4718017922609

Beschreibung

ASUS Tinker Board 2 - Einplatinenrechner - Rockchip RK3399 - RAM 2 GB - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Produktart

Kategorie
Besonderheiten

Parameter

Prozessor
Arbeitsspeicher
Grafikbeschleuniger
Wireless-Protokoll
Verkabelungsprotokoll
Stromquelle

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

ASUS Tinker Board 2 - Einplatinenrechner
Einplatinenrechner

Kinstliche Intelligenz

Realtek RTL8211F-CG

KurzschluRschutz, OpenGL ES 3.0, RTC Akku-Header, Arm big.LITTLE Technology,
OpenGL ES 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, Unterstltzung fur zwei Displays, 4K UHD
Auflésung, DisplayPort Alt Mode, Uberstromschutz, ESD-Schutz (8 kV
Kontaktentladung), Uberspannungsschutz, unterstiitzt Firmware Over-the-Air (FOTA)

Rockchip RK3399 (6 Kerne)
microSD - RAM 2 GB

Mali T860 MP4
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Gigabit Ethernet
WS-Steckernetzteil

8.5cmx 5.6 cm

Ausfuhrliche Details

Produktart
Kategorie
Besonderheiten

Parameter

Allgemein
Einplatinenrechner
Kinstliche Intelligenz
Realtek RTL8211F-CG

KurzschluBschutz, OpenGL ES 3.0, RTC Akku-Header, Arm big.LITTLE Technology,
OpenGL ES 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, Unterstutzung fur zwei Displays, 4K UHD
Auflésung, DisplayPort Alt Mode, Uberstromschutz, ESD-Schutz (8 kV
Kontaktentladung), Uberspannungsschutz, unterstiitzt Firmware Over-the-Air (FOTA)
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Unterstltzte Software

Typ

Prozessornummer

Anz. der Kerne

Technologie

Installierte Anzahl

Unterstutzte Flash Memory-
Karten

Grafikbeschleuniger

Data Link Protocol

Wireless-Protokoll

Verkabelungsprotokoll

Bereitgestellte Schnittstelle

Stromquelle

Breite

Tiefe

BA

Debian Linux, Android, Android Neural Networks APl 1.2
Prozessor

Rockchip

RK3399

6 Kerne

RAM

LPDDR4 SDRAM

2 GB

Flash-Speicher

microSD

Grafiksystem
Mali T860 MP4
Netzwerk

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11q,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Gigabit Ethernet
Bereitgestellte Schnittstelle

LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
3 x USB 3.2 Gen 1 -Type A
USB 3.2 Gen 1 OTG - Type C
HDMI - Type A
SPDIF-Ausgang

MIPI CSI-2 (2 Lane) - 15 Pins
GPIO - 28 Pins

2 x SPI

2 x12C

2 x UART

12C

Debug Input

Stromversorgungsgerat
WS-Steckernetzteil
Verschiedenes

8.5 cm

5.6 cm

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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